NOVE TECHNOLOGIE

pole¢nost AMD vstoupila na trh s novou
platformou, kterd méa oznaceni AM2
a jejimz hlavnim rysem je sjednoceni typl
patic pro AMD procesory. Doposud jste se
mohli setkat s ozna¢enim socket 754
a pozdéji 939 a 940. Patice 754 byla urce-
na pro slabsi Semprony, druhé dva typy pak
predevsim pro stfedni a hi-endové procesory
Athlon 64, resp. Opteron. Toto rozdéleni

Zaklad

nidesgy
s patici AM2

Co pfinasi nova platforma AM2? Jaké zakladni desky s touto

patici jsou v sou¢asné dobé na trhu a jaky je mezi nimi rozdil?
Odpovédi na tyto a dalSi otazky naleznete v tomto clanku.

Text: Jakub Larva

mélo za nasledek nutnost zakoupit novou
zakladni desku, pokud jste napfiklad chtéli
prejit z levnéjSich procesord na silnéjsi,
a vUbec vytvarelo zmatek pfi volbé vhodné
patice. Od nynéjSka by se vSak mél vyvoj
a sortiment procesor( normalizovat pravé
pro patici AM2, tudiz pokud pravé ted
zakoupite nékterou z kompatibilnich zaklad-
nich desek, muiZete ji osadit jak procesory
Sempron za cenu od 3000 K¢, tak i nejvy-
konné&jsimi dvoujadrovymi Athlony FX 62.
Co se tyCe nakladu, je pravda, Ze pro soc-
ket 754 zatim stale seZenete procesor za
cenu okolo 2000 K¢E. Nicméné pro ty, ktefi
se praveé chystaji koupit novy pocitac
a nejsou si jisti, zda ho v budoucnu nebu-
dou chtit upgradovat, je AM2 i konkurence
LGA775 stejné dobrou volbou. Intel méa vSak
v tomto souboji ponékud vyhodu. Je jiz
pomérné zabéhnuty a pro svou nejnove;si
patici nabizi mnohem vétsi sortiment proce-
sord s cenami jiz od 1500 K¢. Je tedy otaz-
kou, jak se AMD v tomto souboji uchyti.

Platforma AM2

Spoleénost AMD si pro své zakazniky pfipra-
vila nejen kompatibilni, ale také Setrnéjsi
platformu. Procesory se pySni mnohem lepsi
komunikaci s paméti a znatelnym snizenim

pfikonu. AM2 nabizi rychlejsi systémovou
sbérnici a podporu dvoukanalovych paméti
DDR-2 s frekvenci az 800 MHz. BEhem
roku je planovan prechod z 90nm technolo-
gie na 64nm, ktery se projevi zmensenim
plochy procesoru a snizenim jeho spotfeby.
Tato nova jadra maji zatim kdédova oznaceni
Brisbane a Sparta.

Vyrobci Cipsetu

Vyvoje zakladnich desek pro novou platfor-
mu se samoziejmé zhostili vSichni vyrobci.
Opét tu tedy méme varianty s Cipsety nVidia
a ATI. Nutno fici, Ze jde skutec¢né o témér
vyrovnany boj.

Spolec¢nost ATI pfichystala Cipsety Crossfi-
re Xpress 3200 a 1600. Prvni, se severnim
muUstkem RD580, je uréen predevsim pro
vykonné herni PC, podporujici dva PCI-
Express sloty pro dvé grafické karty, osm
konektord SATA Il nebo dvé pripojky FireWi-
re. Nejvétsi sila Crossfire Xpress 3200 vSak
tkvi v moznostech pretaktovani. V tomto
sméru ma ATl hodné navrch a pro ty, kdo
chtéji své pocitace ladit na maximum, ma
pripraveny zdokonalené nastroje. Cilovou
skupinou Cipsetu Xpress 1600 jsou prede-
v§im low-endové pocitace, kterym presto
nabizi stejné technologie, ale v mensim
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mnozstvi. U zakladnich desek s timto Cipse-
tem tak naleznete ,pouze“ jeden gigabitovy
LAN konektor, Gtyfi pfipojky SATA Il atd. Jak
jiz z oznaceni Cipsetu vyplyva, je pripravena
také podpora Crossfire feSeni. O propojeni
dvou grafickych karet se stara Cip umistény
pfimo na zakladni desce. Pro informaci -
jedna se o tzv. Xpress route feseni. Tim by
tedy méla odpadnout nutnost zakoupeni
specialni Crossfire verze grafické karty,
ktera se doposud starala o spojeni signalu
obou karet. Jaky bude vykonnostni rozdil
oproti SLI reSeni, vSak zatim neni znamo.
Znacnou inovaci je jizni mlstek SB600,
stateénou rychlost rozhrani USB 2.0.

Novou fadu Cipsetu nForce 500 nema na
svédomi nikdo jiny nez spolecnost nVidia.
Cipset ma ponékud vice variant nezli u ATI.
Nalezneme tu modely nForce 590 SLI, 570
SLI, 570 Ultra a 550. Rozdil je predevsim
v pouzitych technologiich a v pfitomnosti SLI
rozhrani. VétSina parametrd se da odvodit
antu. Nejsilnéjsi model 570 SLI nabizi nové
technologie, jako je nVidia DualNet, First-
Packet, LinkBoost a nékolik dalSich. O téch-
to technologiich by se dal napsat samostat-
ny élanek, proto v kratkosti shrnu alespon
nékteré z nich.

DualNet ma za Gkol zvysit vykon sitového
rozhrani. Napfiklad spolu s funkci teaming
déla ze dvou sitovych karet jednu, ¢imz zna-
telné zvySuje rychlost karet. Technologie
FirstPacket je opét zamérena na sitové roz-
hrani, tentokrat vSak prfedevsim s ohledem
na hracskou komunitu. Vétsina téch, ktefi
hrali néjakou hru na internetu, vi, jak dulezi-
ta je odezva (ping). O jeji zlepSeni se stara
praveé technologie FirstPacket, ktera jedno-
duse udéluje hie nebo vybranym progra-
mum vetsi prioritu. Posledni technologii, kte-
rou zminime, je technologje LinkBoost, ktera
je vSak pfitomna pouze v nejdrazsi varianté
nForce 570 SLI. Pracuje na principu zvyseni
propustnosti sbérnice, pokud zakladni
deska detekuje pritomnost jedné nebo dvou
grafickych karet GeForce 7900GTX. Vzhle-
dem k nakladim vSak zUstava tato funkce
pro mnohé nevyuzitelna.

Zakladni desky pro AM2

Pro kratké porovnani jsme si obstarali Gtyfi
zakladni desky rtiznych vyrobcu: ATl CrossFi-
re Xpress 3200, ASUS M2N32-SLI DELUXE,
MSI KON Platinum a Biostar TForce -6100
AM2, kterou nam zapujcila firma Abacus.
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PLATFORMA AM2

Budouci vyvoj technologii AMD

2006

ARCHITEKTURA
64bitova
Direct Connect
Dual Core

NAPAJENI
Technologie AMD P

2007 2008

Direct Connect 2.0
Vice nez 8 procesori

Vice nez 2 jadra
Rozsiteni instrukéni sady AMD64
Sdilena L3 cache

Technologie Cool'n'Quiet

VylepSena sprava napajeni

Vylepsena tepelna sprava
DDR2
RAS

KOMUNIKACE :

Vylepseni RAS DDR3

Fully Buffered DIMM (FBDIMM)

Bezdratové Sirokopasmové USB (UWB)  Technologie HyperTransport 3.0

Technologie HyperTransport 2.0

Testy dopadly podle ocekavani témeér
totozné a Zadna z téchto zakladnich desek
neni znatelné vykonnéjsi. Rozdily vSak nalez-
neme napiiklad v usporadani komponentl
a hlavné v nabizenych technologiich, coz se
odviji od pouzitého Cipsetu a jeho verze.

K zasadni zméné doslo u uchyceni chladice
CPU, které se ted instaluje mnohem lépe.

AM2 je velmi horkou novinkou, mozna az
moc horkou na to, abychom vam uz nyni
mohli doporucit pfechod na tuto platformu.
Jak uZ to s novinkami byva, obc¢as se vyplati
pockat na vychytani much. Zatim mame
s touto platformou jen malo zkuSenosti, brzy
ale pfineseme obsahlejsi test zakladnich
desek pro AM2. Jista doporuceni vSak urcité
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mame uZ v této chvili. Pokud vdm moc neza-
lezi na pfitomnosti technologii, které nalez-
neme u nForce 500, a patfite-li spi$ do sku-
piny overclocker(, mizeme vam doporucit
spiSe znacku ATI a jeji Cipset Xpress 3200.
Na druhou stranu, pokud o téchto postupech
moc nevite nebo nechcete védét, urcité radé-
ji zvaZzte nForce 500. Oba vyrobci nabizeji
zajimavé modely pro vSechny cenové katego-
rie, i kdyz nVidia ma ponékud Sirsi nabidku.
PFi vybéru tedy zvazte, co skutec¢né vyuZijete.
Zajimavé bude jisté srovnani Crossfire a SLI
feSeni na této platformé. Podrobnéjsi srovna-
ni zakladnich desek a porovnani feSeni SLI

a CrossFire pro platformu AM2 vam pfinese-
me co nejdrive.
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